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@_uoé_mﬁo::_m Scian wewnetrznych loggii ocieplanych

— likwidacja ocieplenia scian z plyt "Suprema”

— przygotowanie podtoza — oczyszczenie, zmycie, uzupefnienie
ubytkow, wyréwnanie $cian w zakresie koniecznym

@_uoé_mﬁo::_m Scian wewnetrznych loggii nieocieplanych i sufitow — klej do pltyt rezolowych

— plyty izolacyjne (rezolowe) gr.—10cm

— przygotowanie podioza — oczyszczenie, zmycie, uzupefnienie

ubytkdow, wyrdwnanie scian w zakresie koniecznym dla rownosci — fqczniki 3&“3@3_83@.@@&\33 )
ich powierzchni i estetyki tego miejsca — warstwa klejowa zbrojona z wtdkna szklanego
— zagruntowanie podfoza — grunt .boa tynk
— warstwa klejowa z siatkg zbtrojgcq z widkna szklanego — tynk cienkowarstwowy—baranek 1,9 mm ]
— grunt szczepny pod tynk — malowanie | kolorystyka—zgodnie z projektem kolorystyki Rys "A—1
— tynk cienkowarstwowy —baranek 1,5 mm
— malowanie i kolorystyka—zgodnie z projektem kolorystyki Rys "A—1" BUDYNEK MIESZKALNY A
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